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經濟部 函
地址：100210 臺北市福州街15號
承辦人：詹孫戎
電話：(02)2394－6000
電子信箱：srjan@moea.gov.tw

受文者：新竹縣政府

發文日期：中華民國115年1月23日
發文字號：經技字第11502401720號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文 (2026智慧創新大賞競賽須知.pdf、

2026BestAIAwards_CompetitionGuidelines(International).pdf、2026智慧創
新大賞_海報.jpg)

主旨：有關第2屆「智慧創新大賞」自即日起至本(115)年3月16

日下午5點止受理報名，敬請貴單位協助轉知競賽資訊予

所屬(轄)機關(公協會、全國大專院校、廠商)，並鼓勵踴

躍報名參加，詳如說明，請查照。

說明：

一、本部為促進AI產業化、產業AI化，並推動「2+4人才培育方

案」，今(115)年持續辦理「智慧創新大賞」(以下簡稱本

競賽)。

二、本競賽類別共分為「AI應用類」、「IC設計類」，組別則

有「學生組(國內/國際)」、「企業公開組」、「新創及中

小企業組」、「國際企業組」，歡迎各界踴躍報名參賽。

三、檢附第2屆「智慧創新大賞」之中英文競賽須知、徵選海報

等資料(如附件1至3)，敬請貴單位協助於所屬網站放置本

競賽報名資訊，並惠予協助轉知，相關競賽訊息請至官方

網站(網址：https://www.bestaiawards.com.tw)查詢。

四、本案委辦單位：台北市電腦商業同業公會，服務電話：

檔　　號:
保存年限:
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(02)2577-4249分機836(王小姐)，電子信箱：

jeannie_wang@mail.tca.org.tw。

正本：中央研究院、文化部、國家科學及技術委員會、國家發展委員會、外交部、交通
部、宜蘭縣政府、花蓮縣政府、金門縣政府、南投縣政府、屏東縣政府、苗栗縣
政府、桃園市政府、高雄市政府、基隆市政府、連江縣政府、雲林縣政府、新北
市政府、新竹市政府、新竹縣政府、嘉義市政府、嘉義縣政府、彰化縣政府、臺
中市政府、臺北市政府、臺東縣政府、臺南市政府、澎湖縣政府、台灣中油股份
有限公司、台灣自來水股份有限公司、台灣電力股份有限公司、台灣糖業股份有
限公司、經濟部中小及新創企業署、經濟部水利署、經濟部商業發展署、經濟部
國際貿易署、經濟部產業發展署、經濟部產業園區管理局、財團法人工業技術研
究院、財團法人中央畜產會、財團法人中國生產力中心、財團法人中華經濟研究
院、財團法人中華穀類食品工業技術研究所、財團法人中衛發展中心、財團法人
台灣金融研訓院、財團法人台灣設計研究院、財團法人台灣經濟研究院、財團法
人台灣網路資訊中心、財團法人生物技術開發中心、財團法人石材暨資源產業研
究發展中心、財團法人印刷創新科技研究發展中心、財團法人自行車暨健康科技
工業研究發展中心、財團法人車輛研究測試中心、財團法人金屬工業研究發展中
心、財團法人食品工業發展研究所、財團法人紡織產業綜合研究所、財團法人商
業發展研究院、財團法人國家同步輻射研究中心、財團法人國家實驗研究院、財
團法人國家衛生研究院、財團法人船舶暨海洋產業研發中心、財團法人塑膠工業
技術發展中心、財團法人資訊工業策進會、財團法人農業科技研究院、財團法人
電信技術中心、財團法人精密機械研究發展中心、財團法人鞋類暨運動休閒科技
研發中心、財團法人醫藥工業技術發展中心、國家中山科學研究院、國家太空中
心、國家災害防救科技中心、國家教育研究院、國家資通安全研究院、中華民國
工商協進會、中華民國工業協進會、中華民國工業區廠商聯合總會、中華民國全
國工業總會、中華民國全國中小企業總會、中華民國全國商業總會、中華民國資
訊軟體協會、中華民國對外貿易發展協會、台灣工具機暨零組件工業同業公會、
台灣玉山科技協會、台灣區電機電子工業同業公會、台灣電子製造設備工業同業
公會、台灣顯示器產業聯合總會、財團法人中華民國紡織業拓展會、國家生技醫
療產業策進會、臺灣製藥工業同業公會

副本：台北市電腦商業同業公會(含附件)
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